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Neue Grafik-Engine
In Pulsonix wurden erhebliche Geschwindigkeits-
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verbesserungen vorgenommen, indem die -l
zugrunde liegende Grafik-Engine vollstandig neu %
geschrieben wurde, um den DirectX-Grafik g
Standard zu verwenden. Dieser Standard
bedeutet, dass Hochleistungsgrafikkarten, wie é

A

s

sie in der Spielebranche mit leistungsstarken
GPU-Chipsatzen verwendet werden, genutzt
werden konnen. Neben dem Geschwindigkeits-
vorteil verbessert die neue Grafik auch die
Renderqualitat der Anzeige in Pulsonix. Bei
groRen Designs wurden bereits Geschwindig-
keitssteigerungen von bis zu 80% bei Kunden
beobachtet.

Die Einflhrung von Auto-Pan ermdglicht ein
super flissiges Verschieben im Schaltplan- und
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Leiterplatten-Editor mit Version 11.

Umfangreiche Multithreading-Technologie

Die Nutzung von Multithreading wurde erweitert und vielen
Funktionen in Pulsonix hinzugefugt, z.B. DRC (Design Rules
Check), Kupfer-Fluten und Netz Optimierung, um nur einige zu
nennen. Mit Multi-Core-Prozessoren kann die Geschwindigkeit in
Pulsonix bei Funktionen, die prozessorintensiv sind und
Parallelverarbeitung verwenden, erheblich gesteigert werden.

Multi-Threading-Verbesserungen flr Durchschnittliche

Optionen bei Verwendung von 8 Kernen: | Geschwindigkeits-
Steigerung

m Design Rules Check (DRC) 65%+

W Erzeugung von Gerber Ausgaben 65%

B Regeltabelle fur High-Speed Designs | 60%+

B Kupfer-Flutung von Vorlagen 75%

m Entfernen von geflutetem Kupfer 60%

W Netzoptimierung bei gro3en Netzen 60%

Attnbute: ‘cNet Name: v|

Erweiterter Zeichensatz (Unicode) Match:
Pulsonix unterstutzt jetzt erweiterten Zeichensatz
und Internationalisierung unter Verwendung des

Select item(s). Use 'Shift=Click to select whole items and "Ctrl=Click to alter the selection.

[Mask: None][Grid: Working 1.0 [Abs|3011.9+3022.5- |thou

Back Dirilling fur High-Speed Designs

Pulsonix 11 erweitert seine HS-Designoption um neue
Funktionen, um das Zurtickbohren zu ermdglichen. Mithilfe eines
einfach zu erstellenden Regelsatzes kann das Zurtickbohren fur
Netze definiert werden, bei denen unerwinschte Stummel bei
Durchkontaktierungen oder THT-Bauteilpins entfernt werden
missen. Dies kann Probleme mit der Signalintegritat und Signal-
verzerrungen erheblich verbessern. Stummel entstehen, wenn
eine Hulse nicht verwendete Teile ihres Lagenstapels zu den
auBeren Lagen der Platine hat. Mit den definierten Regelsatzen
kénnen diese im Design schnell identifiziert und entfernt werden.
werden. Basierend auf ihren Regeln kdnnen spezifische NC-
Bohrausgaben fiir zurlickgebohrte Hiilsen erstellt werden.

Type: Back Drill Span Bottom

Name: |Euttnm - Inner2 BD ‘ Use Layer Thicknesses

37 [ |

Used Back Drill Depth:

Start Layer: |<Bottom Side

Stop Layer: | Inner?

— 1

Include

[ Vias

] Dcomponent pads Einfache Regeldefinition fiir das

Global Back Drill Rules
Drill Qversize

[Mourting Holes Zurtickbohren, um Signal-
verzerrungen durch Stichleitungen

zu vermeiden

Drill Oversize:

Unicode-Standards. Neben Zeichensatzen fir

Sprachen wie Chinesisch und Koreanisch ® Aosolute Size e

unterstitzt Pulsonix 11 auch technische Zeichen wie i - B i T et s
Q%52+ st | (E—] - BORT otk e
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Dynamische Eigenschaften (Inspector) -Leiste

Die neue Inspektorleiste bringt dynamische Objekteigenschaften in den Pulsonix-Arbeitsbereich. Diese
interaktive andockbare Leiste kann jederzeit eingeblendet werden und zeigt bei Bedarf in Echtzeit
spezifische Informationen zu ausgewahlten Designinhalten an. Designelemente werden im Bedienfeld
in logische Funktionsblécke gruppiert und kdnnen angepasst werden, um Informationen zu priorisieren,

die fur Sie wichtig sind.

Kriechstrecken - Regeln und Prifung

Mit der Kriechstrecken-Regel in Pulsonix 11
identifiziert und
definiert  werden.
Typischerweise sind dies Netze in von
Regel
unterscheidet sich von Standard-Abstands-
regeln darin, dass sie den kurzesten Weg
zwischen zwei leitenden Objekten entlang

kénnen kritische Netze
Regeln fir diese

Hochspannungs-Designs.  Diese

Flow Around Edge

PULSONIX
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Inspector -

A

Selection

Component Pin: U3.8

Lock

II» 3 v

Maximum Steps:

der Oberflache, auch von Luftspalten und

am Rand der Platine, definiert.

Regeln fur Kupferquerschnitt (Leistungsabfuhr)
Mit den neuen Regeln fiir Kupferquerschnitt in
Pulsonix 11 kénnen Querschnitte definiert und
dann Uberprift werden, mit denen Kupfer
zwischen Pads geflutet wird. Wenn Kupfer-

flachen  zur  Leistungsabfuhr

eine gleichméssigere
werden.

Verteilung

STEP Verbesserungen

Das STEP-Interface wurde
verbessert, einschliellich  einer
signifikanten Geschwindigkeits-
steigerung  durch  STEP-Datei-
erstellung im  Hintergrund, die
automatisch aktualisiert wird, wenn
sich das Design andert. Der STEP-
Modell zu Footprint Dialog wurde
verbessert und enthalt Tools zur
Modellorientierung und -ausrichtung.
Beim STEP-Import in das PCB-
Design koénnen Montagelécher und
Durchkontaktierungen aus STEP-
Dateien importiert werden, wodurch
die Funktionalitdt und Visualisierung
Ihres Designs weiter verbessert
wird. Auch kénnen Board Placement
Sites importiert werden, um die
Platzierung kritischer Bauteile zu
unterstitzen.

verwendet
werden, ist eine Verjingung normalerweise
unerwilnscht und sollte beseitigt werden. Mit
der neuen Regel kann flr definierte Netze

erreicht
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Transform
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e
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Eigenschaften fiir Objekte, die in
Ihrem Design ausgewéhlt wurden,
werden dynamisch in der neuen
Inspektorleiste angezeigt

Reduzieren Sie Probleme bei der Leistungsabfuhr mit der neuen Regel

Position STEP Model

Symbol:  POWERSUPPLY_DC-21MM
STEP Model : | 2.1mm_DC_Power_Socket.stp v
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STEP-Verbesserungen in Pulsonix 11

erweitern das Pulsonix 3D-PCB-Erlebnis

Automatisches Verjungen an SMD-Pads

Mit den neuen Regeln fir das automatische Verjiingen
kénnen Anschluss-Regeln eingehalten werden, wenn fest-
gestellt wird, dass die Leiterbahnbreite fiir das Pad, aus dem
es austritt, zu fett’ ist. Durch die Definition eines Prozent-
satzes des Verhaltnisses von Leiterbahn zu Pad und einer
minimalen Stichldnge kdnnen diese Regeln wahrend des
Routings automatisch aktiviert und ohne weitere manuelle
Eingriffe verwendet werden.

Das  zusatzliche Auto-Necking-Tool ermoglicht  die
Verwendung der alternativen Bahnbreite beim verjlingen.

Lo o]

erforderlichen
Abstand bieten,
Neue Auto Pad Necking-Regeln und Auto Necking-Tools
bieten schnellere Bearbeitungsoptionen fiir dichte Designs

um eine Leiter-
www.peschges-eda.de

bahn durch eine
Licke zu fihren,
z.B. zwischen
zwei Pads.



Differenzialpaar Regeln und Verbesserungen
Erstellen Sie Differenzialpaar Regeln mit den

PULSONIX
\

Differential Pair Nets

Match Within Add

Edge

neuen Regeldefinitionen in der Technologie. |Feble AttributeName) MatchValue [y o e | Net 2 Matoh | item Type | Name Mater] =P S7"9 | Coupled | Broadside Allow Spurs|include Alll o,

H H H F ] <Net Name> DQs_* P N Area <None> <netCommonhlame= =] [] ] []

FIeXIble Regeln |assen SICh IeICht durCh [v] <Net Name= LCo_D* * i Area <None> <netCommonName: o) ] ] ]
1 Nl H | i<Net Name= SDIIn* i | it 1 Area <None> <netCommonName: |

Netzattribute und Platzhalter definieren, die = Jeiare S + = === " - = — —

je nach Praferenz eindeutig oder allgemein
sein konnen. Wenn bestimmte Differenzialpaar
Durchkontaktierungs-Muster erstellt werden, z. B.
mit GND-RUckfiihrung, kénnen Sie dieses MUSter  pa. e pai tets:

Atrbute: <Nt Name > ~]

Maich:  [SDLin" V[

Differential Pair Name:

|<rvetCnmmnn Name: ‘

jetzt kopieren und fir andere Paare im Entwurf et waen: [

Bl

wiederverwenden.  Weitere  Funktionen  zur  neamaen[2

=

Verbesserung des Routings mit Paaren sind u.a. .

die automatische Drehrichtung beim Wechseln .7 [a=

von Lagen und Erstellung eines Via-Musters  mame matoh:[<None>

sowie die Anzeige eines zulassigen Abschluss-
pfads, der beim Routen des Paares angezeigt wird.

Formen Informations/Bearbeitungsleiste  [siapeinformation
Mit der neuen Leiste fir Formen kann jede |4 [P =

Form in einem Zellbereich erstellt und bear-  item
beitet werden. Das Bearbeiten von Formen e [hewhbead |

Locked[] Closed Filled

kann mit ausgewahlten Befehlen und Modi Type [ v P
. = ; Start Point | 632860
erfolgen, die von Léngen bis zu Punkten und r—— .
absoluten oder relativen Koordinaten reichen. | Wicemeat [ e7ee0
Clockwise To 68.2880
Alle Formen, inkl. Linien, Bégen und Radien, LW“"T““"‘*N | 1‘;7:23

ine To 25

kénnen durch Auswahlen bearbeitet werden. |AnticiockwiseTo 133.0960
) With Centre At | 131.5720
Wenn komplexe Formen bearbeitet werden, [treTe 133.0960
. . Line To 132.5880
kann der Dialog zum Finden und Hervor- |ineto TiErssa

FET]

heben des gewlinschte Segment dienen.

IPC-2581 Laganaufbau Import
Zur Unterstitzung komplexer Lagenaufbauten kénnen im IPC-2581-Format

Bearbeiten Sie Formen im Design
mithilfe der Forminformationsleiste

erstellte Dateien aus Name Associated Layer Class side Bias Het Material | Thickness
Assembly Top Essembly [ Top None 0.000

. Siksoreen Top Sikscraen Top None: 0.000

extemen Quel |en y 1g} Paste Mask Top Paste Mask  iTop Hione. 0.000
Solder Mask Top Solder Mask Top. None Mask (0.025) 0.025

Top Electrical Top None Copper Foil 0.03%6

denen der Lagenanbau Prepreg A Construction one. repreg (0.11) 0110
. Frepreg Construction one repreg (011) 0110

berechnet wurde, in das F“_““nmmmn_q Prepreg et one epreg 3113 5060+
Ground Electrical Inner one R4 Core Cu 053

H H Substrate Construction one: R4 (1.0} oo
Dialogfeld Layer impor- jtes G e Sicoe B
Power Electrical Inner Copper 10z (0.035) 035

tler-t Werden Auf d|eSe [Prepreg 0 Construction None. repreg (0.11) 0

Construction Hone: repreg (0.11) 0
repreg inner ione: repreg 1060 9
repreg inner one: rePreg 7628 4
repreg inner one: sPreg 1080
lectrical inner one R4 Core Cu
Core. inner one: R4 Core:

lectrical inner one. Ré Core Cu
repreg inner one: rePreg 1080
repreg inner one. rePreg 7628 4
repreg inner one ePreg 1080 9
lane inner one. R4 Core Cu 5
Core inner one A4 Core 075

Electrical finner one. Ré Core Cu 053
Prepreg Inner None rePreg 3113 0,060+

Weise kann ein voll-
standiger Lagenaufbau
mit  Impedanzparame-
tern extern generiert
und in Pulsonix impor-
tiert werden.

Um die Erstellung Erstellen Sie komplexe Lagenaufbautenl mit den neuen
komplexer Lagen- verfiigbaren Werkzeugen und Importmechanismen
aufbauten zu beschleunigen, kdnnen Sie im Dialogfeld Layer jetzt auch CSV-
Dateien exportieren und importieren. Eine weitere neue Funktion beim
manuellen Erstellen von Aufbauten ist die Funktion Reflect Layer Stack, mit
der die Halfte des Aufbaus definiert und dann mithilfe der Schaltflache
"Reflect" automatisch als Spiegelbild vervollstandigt werden kann.

Electrical Bottom None Copper Foi 0.03
Solder Mask Botiom Solder Mask Botiom Hone Hask (0.025) .05
Paste lask Botiom Paste lask Bottom fione 1,000

PGSCHGe GmbH Tel.: +49 (0)241 56 30 23
Zieglerstr. 11 Email: vertrieb@peschges-eda.de
VA R | D M E T E H‘ 52078 Aachen www.peschges-eda.de

Field: |Cummun part of the net names v| Insert

Match Separator: New Differertial Pair Values:

Tracks Are Paired When:
Edge Coupled

Add Differential Pair Attribute:

Broadside: [ |

Atrbute: | ~]
Vl by Allow Track Spurs: []
Valoe: | [~] Inciude Al 0

Differenzialpaar-Regeln ermdglichen die einfache
automatische Erstellung mehrerer Paare

Funktionsibersicht:

B Verbesserungen bei benutzerdefinierten Pads
B Vertikale Ausrichtung bei mehrzeiligem Text

m Ubertragung Track & Vias Styles SCM -> PCB
B Verbindung mehrerer Bauteile mit Bus Segment
m Neuer PCB Wizard

B Auto-Pan Funktion

M Einstellungen zur Optimierung groRer Netze

B Warnung bei Optimise All Nets mit groRen Netzen
B Dynamische Ausrichtung von Elementen

W Auswahl tGber Auswahlliste

B Dynamische Attribute fiir Part Description

m Uberschreiben der Lese-Orientierung von Text
W Farbmarkierung fur nicht angeschlossene Pins
B Neuer Signal Referez Typ - Netz Label

B Symbol fir Befestigungslocher im Schaltplan

B Micro-Via zu Buried Via Versatz - Abstandsregel
B Neue DRC Prufungen fur Herstellung

B Erweiterte BemaRungsfunktionen

B Neuer Linien Selektions-Modus

B Auswahl Leiterbahnzug Uber Bauteile

B Skalierung von: Formen, Symbolen, Text, Bitmaps
B Export von Plot-Ausgaben als ZIP

B Plot-Ausgabe als SVG Vektorgrafik

M Leiterbahn Impedanz Rechner

B Chip-On-Board Option: Bedienung vereinfacht
B Moglichkeit zum Laden von Teil-Farbdefinitionen




